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ES 2377958 T3

DESCRIPCION
Dispositivo de plancha de vapor con sistema anti-goteo
Campo técnico

La presente invencion se refiere a un dispositivo de plancha de vapor, en particular una plancha de vapor o una
estacion de plancha de vapor de acuerdo con el preambulo de la reivindicacion 1 de la patente.

Estado de la técnica

Se conocen dispositivos de plancha de vapor correspondientes al preambulo de la reivindicacion 1 de la patente,
gue presentan los siguientes componentes: una suela de plancha con orificios de salida de vapor; un depésito para
liqguido de vaporizacién, en particular agua; un sistema de generacién de vapor, con una cadmara de vaporizacion,
gue esta en conexion con los orificios de salida de vapor, y en la que se puede introducir el liquido de vaporizacion
opcionalmente desde el depdsito; una instalacion de calefaccion para el calentamiento de la suela de la plancha y/o
de la camara de vaporizacién; un elemento de ajuste de la temperatura de la plancha; un elemento de mando para la
activacion y desactivacion opcional del sistema de generacion de vapor; y un sistema anti-goteo para prevenir una
entrada no deseable del liquido de vaporizacion en la camara de vaporizacion y, por lo tanto, para prevenir una
salida no deseable de liquido de vaporizacién (no vaporizado) desde los orificios de salida de vapor.

Los sistemas anti-goteo sirven de manera habitual para prevenir la entrada del liquido de vaporizacion en la camara
de vaporizacién cuando ésta (por ejemplo poco después de la conexién a una fase de calefaccion de la suela de la
plancha o bien de la camara de vaporizacién o también después de una desconexion del dispositivo de plancha o
durante un proceso de plancha, que se realiza a una temperatura de planchado, que esta por debajo de una
temperatura de la plancha de vapor) posee una temperatura, que no es ya suficiente para evaporar el liquido de
vaporizacion en la camara de vaporizacion. De esta manera se impide al mismo tiempo que salgan gotas de liquido
de vaporizacion de forma no deseable desde el orificio de salida de vapor de la suela de la plancha y caigan sobre
una tabla de planchar o sobre los textiles que deben plancharse o que se acaban de planchar y perjudiquen
negativamente los textiles o el resultado de planchado conseguido anteriormente.

Los sistemas convencionales anti-goteo estan equipados normalmente con un elemento bimetalico, que controla, en
funcién de la temperatura en la cAmara de vaporizacion o bien de la temperatura de la suela de la plancha, la
alimentacién o bien la entrada de liquido de vaporizacién en la camara de vaporizacion. Este control se realiza por
medio de una deformacion condicionada por la temperatura del elemento bimetalico, que se utiliza para la
realizacién de una funcion de conmutacidon. En sistemas mecanicos anti-goteo, el elemento bimetdlico esta
acoplado, por ejemplo, con un sistema de valvula, que se activa a través del elemento bimetdlico y de esta manera
abre o cierra un canal de liquido de vaporizacion, que desemboca en la camara de vaporizacion. En cambio, en
dispositivos de plancha de vapor de nuevo, que estan equipados (segun el estado interno de la técnica de la
solicitante) con una microbomba eléctrica, con cuya ayuda se inyecta el liquido de vaporizacion en la camara de
vaporizacion, y en los que la microbomba funciona adicionalmente como sistema anti-goteo, el elemento bi-metalico
sirve para activar un conmutador eléctrico, que cierra o interrumpe el circuito de corriente eléctrica de la
microbomba. De esta manera, se controla la alimentacion del liquido de vaporizacién a la camara de vaporizacion
por medio de la microbomba.

En ambos sistemas anti-goteo convencionales descritos anteriormente, se ha mostrado que éstos reaccionan de
forma muy lente especialmente en la fase de calentamiento y en la fase de refrigeracion de la camara de
vaporizacion o bien de la suela de la plancha. En este caso, se ha comprobado que es especialmente critica la fase
de refrigeracion. Por lo tanto, en el caso de un dispositivo de plancha de vapor, por ejemplo, que esta equipado con
una microbomba, que debe asumir al mismo tiempo una funcion anti-goteo, puede suceder que la microbomba
inyecte en la fase de refrigeracion todavia liquido de vaporizacion en la camara de vaporizacion, aunque ésta no
posea ya una temperatura suficientemente alta, para evaporar el liquido inyectado. Tampoco en procesos de
planchado, que son realizados con una temperatura de la plancha, que esta por debajo de la temperatura de una
plancha de vapor, se puede impedir de manera fiable con sistemas anti-goteo convencionales una entrada no
deseable de liquido de vaporizacion en la camara de vaporizacion y, por lo tanto, una formacion no deseada de
gotas.

Se conoce a partir del documento US 6 393 740 B1 una plancha de vapor con un elemento de ajuste de la
temperatura de la plancha y con un sistema anti-goteo, en la que la cantidad de agua introducida en una cdmara de
vapor esta en funcion de la temperatura ajustada de la plancha.

Se conoce a partir del documento US 5 572 810 A una plancha de vapor con una valvula de vapor y con un
elemento de ajuste de la temperatura de la plancha, que esta acoplado con un termostato, de manera que el
elemento de ajuste de la temperatura de la plancha esté acoplado con la vélvula de vapor.

Ademas de los tipos de dispositivos de planchas de vapor descritos anteriormente se conocen también dispositivos
de plancha de vapor provistos con una microbomba, que no disponen de sistema anti-goteo y, por lo tanto, no
pueden impedir en determinados estados un goteo de liquido de vaporizacion desde la suela de la plancha.
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Representacion de lainvencién

La invencion tiene el cometido o bien se basa en el problema técnico de crear un dispositivo de plancha de vapor
con un sistema anti-goteo mejorado.

Este cometido se soluciona por medio de un dispositivo de plancha de vapor de acuerdo con la invencion con las
caracteristicas de la reivindicacion 1.

Este dispositivo de plancha de vapor, en particular una plancha de vapor o una estacion de plancha de vapor,
comprende una suela de plancha con orificios de salida de vapor; un depdsito para liquido de vaporizacion, en
particular agua; un sistema de generacion de vapor, con una camara de vaporizacién, que esta en conexion con los
orificios de salida de vapor, y en la que se puede introducir el liquido de vaporizacion opcionalmente desde el
depésito; una instalacién de calefaccion para el calentamiento de la suela de la plancha y/o de la camara de
vaporizacion; un elemento de ajuste de la temperatura de la plancha; un elemento de mando para la activacion y
desactivacion opcional del sistema de generacion de vapor (por ejemplo, un llamado “conmutador de vapor”); y un
sistema anti-goteo para prevenir una entrada no deseable del liquido de vaporizacion en la camara de vaporizacion
y, por lo tanto, para prevenir una salida no deseable de liquido de vaporizacion (no vaporizado) desde los orificios de
salida de vapor, que esta acoplado funcionalmente con el elemento de ajuste de la temperatura de la plancha y se
puede activar y desactivar por medio o a través de éste.

El elemento de ajuste de la temperatura de la plancha posee de acuerdo con la invencién una primera zona de
ajuste de la temperatura para temperaturas bajas de la plancha, en la que el sistema anti-goteo se puede activar por
medio o a través del elemento de ajuste de la temperatura de la plancha.

“Que se puede activar y desactivar a través de éste” significa que el sistema anti-goteo se puede activar y desactivar
directamente a través del elemento de ajuste de la temperatura de la plancha.

“Que se puede desactivar a través de éste” significa en el sentido de la presente invencion que la funcion de
desactivacion puede partir desde otro elemento de mando del dispositivo de plancha de vapor distinto al elemento
de ajuste de la temperatura de la plancha, pero el elemento de ajuste de la temperatura de la plancha debe adoptar
adicionalmente un estado predeterminado, para que se desactive el sistema anti-goteo y pueda llegar liquido de
vaporizacion a la camara de vaporizacién. Por lo tanto, en un circuito del sistema anti-goteo de un sistema anti-goteo
eléctrico, deben cumplirse al menos dos condiciones de conmutacion o estados predeterminados (del elemento de
mando Y del elemento de ajuste de la temperatura de la plancha), para que se desactive el sistema anti-goteo y
pueda llegar liquido de vaporizacion a la caAmara de vaporizacion. “Que se puede activar a través de éste” significa
en el sentido de la presente invencion, ademas, que también cuando ademas del elemento de ajuste de la
temperatura de la plancha estan presentes otros elementos de mando del dispositivo de plancha de vapor, que son
necesarios para la desactivacion del sistema anti-goteo (ver parrafo anterior), se puede activar la funcion de
activacion ya a través de un estado o estado de conmutacién de al menos uno individual de estos elementos (o
varios o todos).

Los inventores del presente dispositivo de plancha de vapor han reconocido que en sistemas anti-goteo
convencionales del tipo descrito anteriormente, la funcion del sistema anti-goteo es influenciada tanto en la fase de
calentamiento como también especialmente en una fase de refrigeracion de la camara de vaporizacion o bien de la
suela de la plancha directamente por las propiedades y tolerancias del elemento bimetalico utilizado y la temperatura
local, que predomina en el lugar de aplicacion del elemento bimetalico. Esta temperatura local depende de nuevo en
gran medida de la temperatura de los componentes dispuestos en el entorno del elemento bimetélico, como por
ejemplo de la suela de la plancha, que posee frente al elemento bimetalico una capacidad comparativamente alta de
acumulacién de calor y solamente se calienta o bien se refrigera de manera comparativamente lenta. De ello
resultan el comportamiento inerte y posibles funciones erréneas de los sistemas convencionales anti-goteo. Ademas,
se puede ejercer una influencia sobre la temperatura local a través de la acumulacién de liquido de vaporizacién no
evaporado, lo que influye de la misma manera sobre la funcién del sistema anti-goteo convencional.

En la solucion de acuerdo con la invencion, se prescinde ahora totalmente de un elemento bimetalico asociado al
sistema anti-goteo. En su lugar, el sistema anti-goteo esta acoplado funcionalmente con el elemento de ajuste de la
temperatura de la plancha y se puede activar y desactivar por medio o a través de éste. De esta manera se pueden
eliminar la influencia de la temperatura local en la zona del lugar de aplicacién del sistema anti-goteo asi como los
inconvenientes técnicos implicados con ello. Puesto que segun la invencion el sistema anti-goteo es controlado por
medio o a través del elemento de ajuste de la temperatura de la plancha, se puede sincronizar la funcion del sistema
anti-goteo, de manera selectiva, con precision y sin retardos de tiempo a una temperatura de la plancha concreta,
preseleccionada por medio del elemento de ajuste de la temperatura de la plancha o bien se puede adaptar a ella.
Por lo tanto, especialmente en la fase de calentamiento y de refrigeracion se puede evitar de una manera fiable la
entrada de liquido de vaporizacion en la camara de vaporizacion y un goteo de liquido de vaporizacién no evaporado
desde la suela de la plancha. Con la solucién de acuerdo con la invencion es posible también excluir un mando
erréneo a través de un usuario, en el caso de que éste active, por ejemplo, el elemento de mando para la activacion
del sistema de generacion de vapor, aunque en virtud de una temperatura baja preseleccionada de la plancha, la
temperatura en la cAmara de evaporacion no sea suficiente para evaporar el liquido de vaporizacion introducido. En
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tal caso, el sistema anti-goteo esté activado de manera correspondiente por medio o a través del elemento de ajuste
de la temperatura de la plancha e impide la entrada de liquido de vaporizacion en la camara de vaporizacion.

No obstante, por otra parte, con la soluciéon de acuerdo con la invencion se pueden realizar también facilmente
funciones especiales, como por ejemplo una funcion de limpieza automatica de la camara de vaporizacion con
objeto de la descalcificacion. En este caso, en principio es necesario introducir liquido de vaporizacion en la cdmara
de vaporizacion fria — un proceso que, como se ha explicado anteriormente, debe evitarse, en efecto, precisamente
en planchas normales. Sin embargo, en el elemento de ajuste de la temperatura de la plancha se puede prever, por
ejemplo, una posicién de ajuste de “limpieza automética”, que corresponde con esta temperatura fria, de manera
que dicha funcién se puede realizar de manera selectiva, mientras que para otros estados de funcionamiento se
asegura una funcién anti-goteo fiable.

Otras caracteristicas de configuracion preferidas y ventajosas del dispositivo de plancha de vapor de acuerdo con la
invencion son objeto de las reivindicaciones dependientes, que encuentran su apoyo en la descripcion siguiente y en
los ejemplos.

Un ejemplo de realizacion preferido de la invencion con detalles de configuracion adicionales y otras ventajas se
describe y de explica en detalle a continuacion con referencia a los dibujos adjuntos.

Breve descripcion de los dibujos

La figura 1 muestra una vista esquematica de la seccion transversal a través de un dispositivo de plancha de
vaporizacion de acuerdo con la invencion, que estd equipado con un sistema anti-goteo.

La figura 2 muestra una vista esquematica en perspectiva de una parte inferior de la carcasa del dispositivo de
plancha de vapor de acuerdo con la invencion.

La figura 3 muestra una vista inferior en perspectiva de un elemento de ajuste de la temperatura de la plancha del
dispositivo de plancha de vapor de acuerdo con la invencion.

La figura 4 muestra una vista en perspectiva parcialmente en seccion de una zona esencial del dispositivo de
plancha de vapor de acuerdo con la invencion.

La figura 5 muestra un diagrama esquematico de bloques de una parte esencial del sistema anti-goteo del
dispositivo de plancha de vapor de acuerdo con la invencion; y

Las figuras 6a a e muestran, respectivamente, una vista en planta superior esquematica sobre el elemento de ajuste
de la temperatura de la plancha del dispositivo de plancha de vapor de acuerdo con la invencién en diferentes
posiciones giratorias y estados de conmutacion.

Representacién de un ejemplo de realizacion preferido

En la descripcion siguiente y en las figuras, para evitar repeticiones, los elementos y componentes iguales se
identifican también con los mismos signos de referencia, a no ser que sea necesaria otra diferenciacion.

En la figura 1 se muestra en una vista esquematica de la seccidén transversal un dispositivo de plancha de vapor de
acuerdo con la invencion, que esta configurado en este ejemplo como plancha de vapor 2. La plancha de vapor 2
posee una primera parte inferior de la carcasa 2a, una suela de plancha 4 con orificios de salida de vapor 6, un
recipiente 8 para el liquido de vaporizacién W, en particular agua o agua con un aditivo, asi como un sistema de
generacion de vapor, con una cdmara de vaporizacion 10, que esta en conexion con los orificios de salida de vapor
6 y en la que se puede introducir opcionalmente el liquido de vaporizacion W desde el recipiente 8. Una microbomba
eléctrica P1 sirve para la introduccidon o bien la inyecciéon controlada del liquido de vaporizacion W desde el
recipiente 8 dentro de la camara de vaporizacién 10. Por medio de un conmutador (giratorio) de cantidades de vapor
12, que esta acoplado funcionalmente con la microbomba P1, se puede ajustar o bien regular la cantidad de vapor
deseada para una operacion de plancha de vapor.

Ademas, la plancha de vapor 2 esta equipada con una instalacién de calefaccion 14 para el calentamiento de la
suela de la plancha 4 y/o de la camara de vaporizacion 10. Para la suela de la plancha 4 y la cAmara de evaporacion
10 se pueden utilizar también diferentes instalaciones de calefaccion. Ademas, la plancha de vapor 2 dispone de un
elemento de ajuste de la temperatura de la plancha, que esta configurado en este caso como un botén giratorio 16,
gue esta acoplado con un eje de giro 18, que esta conectado con un termostato 20, que regula la instalacion de
calefaccion 14. No obstante, en lugar de un botdn giratorio se puede utilizar también cualquier otro elemento de
ajuste adecuado para dicha finalidad. El botdn giratorio 16 posee varias zonas de ajuste de la temperatura, a las que
se hace referencia todavia en detalle mas adelante.

La plancha de vapor 2 esta equipada con un sistema de limpieza y descalcificacion.

La plancha de vapor 2 posee (al menos) un primer conmutador eléctrico S1 (aqui: un micro-conmutador eléctrico),
que esta asociado al botén giratorio 16 y se puede activar directa o indirectamente a través de éste. En otras formas
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de realizacidn de acuerdo con la invencidn, el botén giratorio 16 o bien el elemento de ajuste de la temperatura de la
plancha pueden poseer también dos 0 mas conmutadores.

Por lo demas, esta previsto un elemento de mando 22 para la activacion y desactivacion opcional del sistema de
plancha de vapor. Este elemento de mando 2 esta configurado en el presente caso como un llamado conmutador de
vapor. No obstante, en principio también puede encontrar aplicacion cualquier otro elemento de mando adecuado
para la finalidad mencionada. La plancha de vapor 2 posee (al menos) un segundo conmutador eléctrico S2, que
estd asociado al conmutador de vapor 22 y se puede activar directa o indirectamente a través de éste. El
conmutador S2 esta acoplado funcionalmente con la microbomba P1.

Adicionalmente, la plancha de vapor 2 dispone de una tecla de vapor 24, que estd acoplada con una bomba
mecanica P2, separada de la microbomba P1. Por una “tecla” debe entenderse en el sentido de la invencién,
ademas de una tecla como tal, también un conmutador, botdn, etc. A través de la activacion de la tecla de vapor 24
se puede inyectar o bien introducir, independientemente de la microbomba P1, en caso necesario, con una carrera
de la tecla una cantidad predeterminada de liquido de vaporizacién W en la camara de vaporizacion 10 y de esta
manea generar un impulso de vapor de corta duracion.

La plancha de vapor 2 estd equipada, ademas, con un sistema anti-goteo para la prevencion de una entrada no
deseada del liquido de vaporizacién W en la camara de vaporizacion 10 y, por lo tanto, para la prevencién de una
salida no deseada de liquido de vaporizacién W (no vaporizado) desde los orificios de salida de vapor 6. Ademas, la
plancha de vapor 2 presenta un sistema de control central anti-goteo Z.

El sistema anti-goteo esta acoplado, ademas, funcionalmente con el botén giratorio 16 (elemento de ajuste de la
temperatura de la plancha) y se puede activar y desactivar por medio o a través de éste. A tal fin, el botén giratorio
16 estd acoplado con el sistema de control anti-goteo Z. Por lo tanto, el sistema anti-goteo se puede activar y
desactivar por medio o a través del primer conmutador eléctrico S1, que esta asociado al boton giratorio 16, como
se explica a continuacion de manera mas detallada. Ademas, el conmutador de vapor 22 y el conmutador giratorio
de la cantidad de vapor 12 estan acoplados con el sistema de control anti-goteo Z. El botén giratorio 16 y el
conmutador de vapor 22 estdn acoplados funcionalmente entre si a través del sistema de control anti-goteo Z y a
través del circuito de sus conmutadores S1y S2 (ver la figura 5).

En el presente caso, la microbomba P1 forma el sistema anti-goteo o una parte esencial del mismo. El boton
giratorio 16 y el conmutador de vapor 22 forman en este caso componentes esenciales de un circuito de sistema
anti-goteo o bien de un sistema de circuito de microbomba. La bomba mecénica P2 separada puede disponer de un
sistema anti-goteo propio.

La microbomba P1 posee al menos una valvula de bloqueo V, en particular una véalvula de bloqueo integral, que
puede estar dispuesta, por ejemplo, en una entrada de la bomba y/o en una salida de la bomba (entrada y/o salida
del liquido de vaporizacion), y bloquea un canal o salida, que conduce hacia la camara de vaporizacién 10 para el
liquido de vaporizacion W

a) cuando la microbomba P1 esta desactivada o bien no debe activarse, y
b) abre el canal cuando la microbomba P1 esta activada o bien debe activarse.

Por lo tanto, la microbomba P1 est4 acoplada funcionalmente con el boton giratorio 16 y se puede activar y
desactivar por medio o a través de éste de una manera predeterminada descrita todavia en detalle.

En la figura 2 se representa una vista esquematica en perspectiva de la primera parte de la carcasa 2a de la plancha
de vapor 2 de acuerdo con la invencién. Como se puede reconocer en el dibujo, esta parte de la carcasa 2a posee
una zona 26 para la aplicacion del botdn giratorio 16 (ver la figura 1), con un orificio 28 para el eje de giro 18 (ver la
figura 1), un tope 30 para el botén giratorio 16 y un alojamiento 32 para el conmutador S1.

En la figura 3 se muestra una vista inferior en perspectiva del botdn giratorio 16. El boton giratorio posee un
elemento 34 para el establecimiento de una union fija contra giro con el eje de giro 18 del termostato 20 (ver la figura
1), un elemento de tope 36 asociado al tope 30 (ver la figura 2), un elemento de conmutacion grande SE1 en forma
de segmento circular y un elemento de conmutacion pequefio SE2 en forma de segmento circular.

La figura 4 muestra una vista en perspectiva parcialmente en seccion de una zona esencial de la plancha de vapor 2
de acuerdo con la invencién, con la disposicion del botén giratorio 16 y del conmutador S1 que se encuentra en el
alojamiento 32 en la primera parte inferior de la carcasa 2a. Ademas, esta figura muestra la disposicion de la primera
parte inferior de la carcasa 2a con relacién a una segunda o bien a otra parte inferior de la carcasa 2b. Como se
deduce a partir de la figura, el conmutador S1 posee un elemento de contacto 38 para la apertura y cierre de un
circuito de corriente, en el que esta conectado el conmutador S1. En la representacion segin la figura 4, el elemento
de contacto 38 se encuentra en una posicién normal no activada, es decir, que el circuito de corriente esta abierto. El
elemento de contacto 38 (y, por lo tanto, el conmutador S1) se puede activar a través de los elementos de
conmutacion SE1 y SE2 cuando el botén giratorio 16 es girado y el elemento de conmutador SE1 o bien SE2
presionan hacia abajo el elemento de contacto 38, como se explica todavia en detalle a continuacién.
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La figura 5 muestra un diagrama de bloques esquematico de una parte esencial del sistema anti-goteo y su circuito
de sistema anti-goteo o bien del sistema de circuito de microbomba correspondiente de la plancha de vapor 2 de
acuerdo con la invencion. El signo de referencia U designa la tension eléctrica que se aplica en este circuito. Como
se puede reconocer a partir del diagrama de bloques, el segundo conmutador eléctrico S2 estd acoplado
funcionalmente con el primer conmutador eléctrico S1. Dicho méas exactamente, en el presente ejemplo de
realizacién, el primer conmutador S1 y el segundo conmutador S2 estan conectados en serie. La microbomba
eléctrica P1, que forma el sistema anti.-goteo o una parte esencial del mismo, se puede activar y desactivar por
medio o a través del primer conmutador S1 y el segundo conmutador S2, como se describe todavia en detalle a
continuacioén. Puesto que el conmutador S1 esté asociado al boton giratorio 16 y el conmutador S2 esta asociado al
conmutador de vapor 22, y los conmutadores S1. S2 se pueden activar a través de estos elementos, el boton
giratorio 16 y el conmutador de vapor 22 estan acoplados también funcionalmente entre si.

Las figuras 6a a 6e muestran, respectivamente, una vista en planta superior esquematica sobre el boton giratorio 16
(elemento de ajuste de la temperatura de la plancha) de la plancha de vapor 2 de acuerdo con la invencion en
diferentes posiciones de giro y estados de conmutacion. La capacidad giratoria del boton giratorio 16 se indica en la
figura 6a por medio de una doble flecha. Ademas, a partir de los dibujos se deduce la posicién del elemento de
contacto 38 del conmutador S1 con relacién al botén giratorio 16 y su elemento de conmutacién grande SE1 y su
elemento de conmutacion pequefio SE2 en funcién de la posicién giratoria del botén giratorio 16. Esta posicion del
elemento de contacto 38 del conmutador S1 que se encuentra debajo del boton giratorio 16 (ver la figura 4) se indica
en la representacién segun la figura 6a por medio de un trazo representado en la proximidad de la periferia exterior
del botdn giratorio 16.

Como se representa de forma esquematica en la figura 6a, y como ya se ha mencionado anteriormente, el boton
giratorio 16 posee varias zonas de ajuste de la temperatura. En el dibujo se representan estas zonas y marcas de
ajuste correspondientes con relacion a una posicion de referencia (por ejemplo una posicion cero) del botén giratorio
16. La posicion de referencia se identifica en las figuras 6a a 6e por medio de una punta de flecha grande y el signo
de referencia 0.

Primera zona de ajuste de la temperatura TB1:

El botdn giratorio 16 tiene una primera zona de ajuste de la temperatura TB1 para temperaturas bajas de la plancha,
en la que el sistema anti-goteo se puede activar por medio o a través del botén giratorio 16. Si el sistema anti-goteo
esta activado, entonces no se puede introducir ningin liquido de vaporizacion W en la cAmara de vaporizacion 10.
“Temperatura baja de la plancha” significa en este caso que la temperatura no es suficiente para la generacion de
vapor. Una posicién de ajuste para la zona TB1 se indica sobre el botdn giratorio 16 a través de una marca de ajuste
en forma de un punto individual.

Segunda zona de ajuste de la temperatura TB2:

Ademas, el botdn giratorio 16 posee una segunda zona de ajuste de la temperatura TB2 para temperaturas altas y
mas altas de la plancha, es decir, temperaturas de la plancha de vapor, que son suficientes para la generacién de
vapor. En esta zona de ajuste TB2, el sistema anti-goteo se puede desactivar por medio o a través del botdn
giratorio 16. Si el sistema anti-goteo esta desactivado, entonces se puede introducir liquido d evaporacion W en la
camara de evaporacion 10. Las posiciones de ajuste para la zona TB2 se indican en el botdn giratorio 16 por medio
de dos marcas de ajuste. La marca de ajuste para la temperatura mas alta de la plancha es la marca en forma de
dos puntos. Y la marca de ajuste para la temperatura alta de la plancha es una marca en forma de tres puntos.

Posicion de ajuste de limpieza y descalcificacién

Ademas, la cabeza giratoria 16 posee una posicion de limpieza y descalcificacién, que estd asociada a la funcién del
sistema de limpieza y descalcificacion, o bien una zona de ajuste R correspondiente, en la que el sistema anti-goteo
se puede desactivar por medio o a través del botén giratorio 16. En el estado desactivado del sistema anti-goteo, el
liquido de vaporizacion W se puede introducir en la camara de vaporizacion 10. Una marca de ajuste para la zona de
ajuste R se muestra en esta zona de realizacion a través de una marca C en forma de una punta de flecha pequefia.

Teniendo en cuenta la curva caracteristica del circuito representado en la figura 5, el circuito del sistema anti-goteo o
bien el sistema de circuito de microbombas de la plancha de vapor 2 de acuerdo con la invencion poseen diferentes
estados de conmutacion:

Primer estado de conmutacion:

En el al menos un primer estado de conmutacion, la microbomba P1 est4 conectada y de esta manera el sistema
anti-goteo esta desactivado, cuando tanto el conmutador de vapor 22 esta activado como también el botén giratorio
16 se encuentra en la segunda zona de ajuste de la temperatura TB2.

Segundo estado de conmutacion:

En el al menos un segundo estado de conmutacion, la microbomba P1 estd desconectada y el sistema anti-goteo
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estd activado, cuando

K1) el conmutador de vapor 22 no esta activado, (el conmutador S2 esta abierto), o

K2) el botdn giratorio 16 se encuentra en la primera zona de ajuste de la temperatura TB1, o

K3 tanto el conmutador de vapor 22 estd desactivado (el conmutador S2 estd abierto) como también el
botén giratorio 16 se encuentra en la primera zona de ajuste de la temperatura TB1.

Tercer estado de conmutacion:

En el al menos un tercer estado de conmutacién, la microbomba P1 esti4 conectada y de esta manera el sistema
anti-goteo estd desactivado cuando el boton giratorio 16 se encuentra en la posicion de ajuste de limpieza y
descalcificacion C (o bien en la zona R).

El sistema de control anti-goteo Z controla al menos el primero y el segundo estado de conmutacion, pero en el
presente caso todos los estados de conmutacibn mencionados. Ver a este respecto las conexiones
correspondientes del botdn giratorio 16 con su conmutador S1 y del conmutador de vapor 22 con su conmutador S2
en el sistema de control anti-goteo Z (figura 1).

Por lo tanto, la configuracion descrita anteriormente condiciona que la microbomba P1 esté acoplada funcionalmente
con el conmutador de vapor 22 y se puede activar y desactivar por medio o a través de éste funcion

a) de lazona de ajuste de la temperatura (TB1, TB2) del bot6n giratorio; y/o
b) de la posicidn de ajuste de la limpieza y descalcificacion del botdn giratorio 16.

En la representacion segun la figura 6b el botdn giratorio es girado a una posicién, que ajusta una temperatura baja
de la plancha, que no es suficiente para la generacion de vapor. El botdn giratorio 16 se encuentra, por lo tanto, con
elacion a la posicion de referencia en la primera zona de ajuste de la temperatura TB1. Los elementos de
conmutacion SE1 y SE2 se encuentran en la posicion representada en este dibujo con relacion al conmutador S1 o
bien a su elemento de contacto 38 y no lo activan. Por lo tanto, el conmutador S1 esta abierto. Cuando el
conmutador de vapor 22 no esta activado, también el conmutador S2 esta abierto. Teniendo en cuenta el circuito en
serie eshozado en la figura 5 de los conmutadores S1 y S2, no se puede activar la microbomba P1 propiamente
dicha ni siquiera cuando se pulsa el conmutador de vapor 22y de esta manera el conmutador S2 esté cerrado,
Opuesto que el conmutador S1 permanece, ademas, abierto. Por consiguiente, el sistema anti-goteo formado por la
microbomba P1lesta activado, porque la microbomba esta desactivada o bien su valvula de bloqueo V esta cerrada,
y no puede llegar liquido de vaporizacién W a la camara de vaporizacion 10. Esto corresponde al segundo estado de
conmutacion explicado anteriormente.

En la representacion segun la figura 6c, el botdn giratorio 16 es girado a una posicién, que ajusta una temperatura
elevada de la pancha, que es suficiente para la generacion de vapor. El boton giratorio 16 se encuentra, por lo tanto,
con relacion a la posicion de referencia 0, en la segunda zona de ajuste de la temperatura TB2. Los elementos de
conmutacion SE1 y SE2 se encuentran en la posicion representada en este dibujo con relacion al conmutador S1 y
su elemento de contacto 38. En este caso, el elemento de conmutacién grande SE1 presiona sobre el elemento de
contacto 38 (ver también la figura 4), con lo que el conmutador S1 esta cerrado. Si se activa ahora el conmutador de
vapor 22, entonces se cierra también el conmutador S2. Teniendo en cuenta el circuito en serie esbozado en la
figura 5, entonces ambos conmutadores S1 y S2 estan cerrados y se activa la microbomba P1. Por consiguiente, el
sistema anti-goteo formado por la microbomba esta desactivado, porque la bomba P1 esta activada o bien su valvula
de bloqueo V est& abierta. Y se puede inyectar liquido de vaporizacion W por medio de la microbomba P1 a la
camara de vaporizacion 10. De esta manera, se puede realizar un proceso de planchado con vapor a dicha
temperatura elevada de la plancha. Esto corresponde al primer estadio de conmutacion explicado anteriormente.

En la representacion segun la figura 6b, el botén giratorio 16 esta girado a una posicion, que ajusta una temperatura
alta de la plancha, que es suficiente para la generacion de vapor. Por lo tanto, el boton giratorio 16 se encuentra con
relacion a la posicion de referencia O en la segunda zona de ajuste de la temperatura TB2. Los elementos de
conmutacion SE1 y SE2 se encuentran en la posicion representada en este dibujo con relacion al conmutador S1 'y
a su elemento de contacto 38. En este caso, el elemento de conmutacion grande SE1 presiona, ademas, sobre el
elemento de contacto 38 (ver también la figura 4), con lo que el conmutador S1 esta cerrado. Si se activa ahora el
conmutador de vapor 22, entonces se cierra de nuevo el conmutador S2. Teniendo en cuenta el circuito en serie
esbozado en la figura 5, entonces ambos conmutadores S1y S2 estan cerrados, y la microbomba P1 es activada. El
sistema anti-goteo formado por la microbomba est4, por lo tanto, desactivado, porque la bomba P1 esta activada o
bien su valvula de bloqueo V esta abierta. Y se puede inyectar liquido de vaporizacibn W por medio de la
microbomba P1 a la camara de vaporizacién 10. De esta manera, se puede realizar un proceso de planchado con
vapor a dicha temperatura alta de la plancha. Esto corresponde de la misma manera al primer estado de
conmutacion explicado anteriormente.

En la representacion segun la figura 6e, el botén giratorio 16 esta girado a la posicién de ajuste de limpieza y
descalcificacion C (zona R). La instalacion de calefaccion 14 esti desconectada en esta posicion del boton giratorio.
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La camara de vaporizacion 10 est4, por lo tanto, fria, es decir, que la temperatura no es suficiente para generar
vapor. Los elementos de conmutacién SE1 y SE2 se encuentran en la posicion representada en este dibujo con
relacion al conmutador S1 y su elemento de contacto 38. En este caso, el elemento de conmutacion pequefio SE2
presiona sobre el elemento de contacto 38, con lo que el conmutador S1 esta cerrado. Si se activa ahora el
conmutador de vapor 22, entonces se cierra también el conmutador S2. Teniendo en cuenta el circuito en serie
esbozado en la figura 5, entonces ambos conmutadores S1 y S2 estan cerrados y la microbomba P1 es activada o
bien su valvula de blogueo V esta abierta. Por consiguiente, el sistema anti-bloqueo formado por la microbomba P1
esta desactivado y aunque la cAmara de vaporizacion 10 esta fria, se puede introducir liquido de vaporizacion W por
medio de la microbomba P1 en la camara de vaporizacién 10. Esto corresponde al tercer estado de conmutacion
explicado anteriormente.

Entonces se ajusta el botén giratorio 16 a una temperatura alta. El liquido de vaporizacién W frio introducido
anteriormente en la caAmara de vaporizacion 10 se calienta rdpidamente, hasta que cuece. Debido a la modificacion
rapida de la temperatura, al liquido de vaporizacion W en ebulliciobn el vapor que se genera en este caso se
fragmentan las eventuales deposiciones de cal en la camara de vaporizacion 10 y se transportan o bien se eliminan
por suspension a través de los orificios de salida de vapor 6 fuera de la camara de vaporizacion 10.

De esta manera se puede realizar un proceso de limpieza y descalcificacion.

La invencién no esta limitada al ejemplo de realizacién anterior, que solamente sirve para la explicacion de la idea
béasica de la invencién. En el marco del alcance de proteccién, el dispositivo de plancha de vapor de acuerdo con la
invencién puede adoptar en su lugar también otra forma de configuracién distinta a la descrita concretamente mas
arriba. En particular, el elemento de ajuste de la temperatura de la plancha puede poseer otras zonas de ajuste de la
temperatura. También es posible una forma de realizacién, que prescinde de la posicion de ajuste de la
descalcificacion.

Aunque la invencion se ha descrito anteriormente en conexion con un dispositivo de plancha de vapor, que utiliza
una microbomba eléctrica como sistema anti-goteo o componente esencial del mismo, la invencién comprende
evidentemente también formas de realizacién, en las que el sistema anti-goteo esta configurado mecanicamente, por
ejemplo por medio de una vélvula de bloqueo mecéanica, que bloquea o posibilita la alimentacién del liquido de
vaporizacion a la camara de vaporizacion. Tal sistema anti-goteo mecanico se puede acoplar de la misma manera
(por ejemplo, también mecanicamente) con el elemento de ajuste de la temperatura de la plancha y se puede activar
y desactivar por medio o0 a través de éste.

En lugar de un conmutador eléctrico S1 individual, se pueden asociar también al elemento de ajuste de la
temperatura de la plancha 16 dos o mas conmutadores. El tercer estado de conmutacion descrito anteriormente
puede ser también con preferencia independiente de una zona de ajuste de la temperatura del boton giratorio 16.

Los signos de referencia en las reivindicaciones, en la descripcion y en el dibujo sirven solamente para la mejor
comprensién de la invencién y no deben limitar el alcance de la proteccion.

Lista de signos de referencia

2 Dispositivo de plancha de vapor / plancha de vapor

2a Primera parte de la carcasa

2b Segunda parte de la carcasa

4 Suela de la plancha

6 Orificios de salida de vapor

8 Deposito para liquido de vaporizacion

10 Cémara de vaporizacion

12 Conmutador giratorio de la cantidad de vapor

14 Instalacién de calefaccion

16 Elemento de ajuste de la temperatura de la plancha / botén giratorio

18 Eje de giro

20 Termostato

22 Conmutador de vapor (elemento de mando para la activacién y desactivacion opcional del sistema de
generacioén de vapor)

24 Tecla de vapor

26 Zona para la colocacion de 16

28 Orificio

30 Tope

32 Alojamiento para S1

34 Elemento para el establecimiento de una unién fija contra giro con 18

36 Elemento de tope

38 Elemento de contacto de S1

C Marca para la posicién de limpieza y descalcificacion

(0] Posicion de referencia
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Microbomba eléctrica

Zona / posicion de ajuste de la limpieza y descalcificacion
Conmutador eléctrico

Conmutador eléctrico

Elemento de conmutacion grande SE1

Elemento de conmutacién pequefio SE2

Tension eléctrica

Liquido de vaporizacién

Sistema de control anti-goteo
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REIVINDICACIONES

1.- Dispositivo de plancha de vapor (2), en particular una plancha de vapor o una estacién de plancha de vapor, que
comprende:

- unasuela de plancha (4) con orificios de salida de vapor (8);

- undepobsito (8) para liquido de vaporizacion (W), en particular agua;

- un sistema de generacién de vapor, con una camara de vaporizacion (10), que esta en conexion con los
orificios de salida de vapor, y en la que se puede introducir el liquido de vaporizacién (W) opcionalmente
desde el depdsito (8);

- una instalacion de calefaccion (14) para el calentamiento de la suela de la plancha (4) y/o de la camara de
vaporizacion (10);

- unelemento de ajuste (16) de la temperatura de la plancha;

- un elemento de mando (22) para la activacion y desactivacion opcional del sistema de generacion de vapor;
y

- un sistema anti-goteo (P1) para prevenir una entrada no deseable del liquido de vaporizacion (W) en la
camara de vaporizacion (10) y, por lo tanto, para prevenir una salida no deseable de liquido de vaporizacién
(W) desde los orificios de salida de vapor (6), que estd acoplado funcionalmente con el elemento de ajuste
(16) de la temperatura de la plancha y se puede activar y desactivar por medio o a través de éste,

caracterizado porque el elemento de ajuste (16) de la temperatura de la plancha posee una primera zona de ajuste
de la temperatura (TB1) para temperaturas bajas de planchado, en la que el sistema anti-goteo se puede activar por
medio o a estrés el elemento de ajuste (16) de la temperatura de la plancha.

2.- Dispositivo de plancha de vapor (2) de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado porque el elemento de
ajuste (16) de la temperatura de la plancha posee una segunda zona de ajuste de la temperatura (TB2) para
temperaturas mas altas y altas de la plancha (temperaturas de la plancha de vapor), en la que el sistema anti-goteo
se puede desactivar por medio o a través del elemento de ajuste (16) de la temperatura de la plancha.

3.- Dispositivo de plancha de vapor (2) de acuerdo con la reivindicacion 1 6 2, caracterizado porque

- este dispositivo posee un sistema de limpieza y descalificacion, y

- el elemento de ajuste (16) de la temperatura de la plancha posee una posicion de ajuste de limpieza y
descalcificacion (C; R), en la que el sistema anti-goteo se puede desactivar por medio o a través del
elemento de ajuste (16) de la temperatura de la plancha.

4.- Dispositivo de plancha de vapor (2) de acuerdo con una o varias de las reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque

- este dispositivo posee al menos un primer conmutador eléctrico (S1) que estd asociado al elemento de
ajuste (16) de la temperatura de la plancha y se puede activar directa o indirectamente a través de este
elemento de ajuste, y

- el sistema anti-goteo se puede activar y desactivar por medio o a través del primer conmutador eléctrico
(S1).

5.- Dispositivo de plancha de vapor (2) de acuerdo con una o varias de las reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque

- el elemento de mando (22) para activar y desactivar el sistema de generacion de vapor y el elemento de
ajuste (16) de la temperatura de la plancha estan acoplados funcionalmente entre si y forman componentes
esenciales de un circuito del sistema anti-goteo, y

- este circuito del sistema anti-goteo

- posee al menos un primer estado del circuito, en el que éste desactiva el sistema anti-goteo,
cuando tanto el elemento de mando (22) esté activado como también el elemento de ajuste (16) de la
temperatura de la plancha se encuentra en la segunda zona de ajuste de la temperatura (TB2), y

- al menos un segundo estado del circuito, en el que éste activa el sistema anti-goteo cuando

K1) el elemento de mando (22) no esta activado, o

K2) el elemento de ajuste (16) de la temperatura de la plancha se encuentra en la primera zona de
ajuste de la temperatura (TB1), o

K3 tanto el elemento de mando (22) esta desactivado como también el elemento de ajuste (16) de
la temperatura de la plancha se encuentra en la primera zona de ajuste de la temperatura (TB1).

6.- Dispositivo de plancha (2) de acuerdo con la reivindicacién 5, caracterizado porque el circuito del sistema anti-
goteo posee al menos un tercer estado de circuito, en el que éste desactiva el sistema anti-goteo cuando el
elemento de ajuste de la temperatura se encuentra en la posicién de ajuste de limpieza y descalcificacion (C; R).
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7.- Dispositivo de plancha de vapor (2) de acuerdo con una o varias de las reivindicaciones 4 a 6, caracterizado
porque

- éste posee el menos un segundo conmutador eléctrico (S2), que esta asociado al elemento de mando (22)
para la activacion y desactivacion del sistema de generacion de vapor y se puede activar directa o
indirectamente a través de éste;

- el segundo conmutador eléctrico (S2) esta acoplado funcionalmente con el primer conmutador eléctrico
(S1)y

- el sistema anti-goteo (P1) se puede activar y desactivar por medio o a través del primero y/o segundo
conmutador eléctrico (S1, S2).

8.- Dispositivo de plancha de vapor (2) de acuerdo con la reivindicacion 7, caracterizado porque el primero y el
segundo conmutador (S1; S2) estan conectados en serie.

9.- Dispositivo de plancha de vapor (2) de acuerdo con una de las reivindicaciones 5 a 8, caracterizado porque éste
presenta un sistema de control central anti-goteo (Z), con el que estan acoplados el elemento de mando (2) para la
activacion y desactivacién del sistema de generacion de vapor y el elemento de ajuste (16) de la temperatura de la
plancha, y que controla al menos el primero y el segundo estado del circuito del sistema anti-goteo.

10.- Dispositivo de plancha de vapor (2) de acuerdo con una o varias de las reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque éste posee una microbomba (P1) para la introduccion / inyeccion del liquido de vaporizacion
(W) desde el depésito (8) hasta la camara de vaporizacion (10).

11.- Dispositivo de plancha de vapor (2) de acuerdo con la reivindicacion 10, caracterizado porque la microbomba
(P1) forma el sistema anti-goteo o una parte esencial del mismo o de su circuito de sistema anti-goteo y esta
acoplada funcionalmente al menos con el elemento de ajuste (16) de la temperatura de la plancha y se puede activar
y desactivar por medio o a través de éste.

12.- Dispositivo de plancha de vapor (2) de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado porque

- el elemento de mando (22) para la activacion y desactivacion del sistema de generacién de vapor y el
elemento de ajuste (16) de la temperatura de la plancha estan acoplados funcionalmente entre si y forman
componentes esenciales de un sistema de circuito de microbomba que funciona como un circuito del
sistema anti-goteo, y

- este circuito del sistema anti-goteo

- posee al menos un primer estado del circuito, en el que éste conecta la microbomba (P1) y de esta
manera desactiva el sistema anti-goteo, cuando tanto el elemento de mando (22) esta activado
como también el elemento de ajuste (16) de la temperatura de la plancha se encuentra en la
segunda zona de ajuste de la temperatura (TB2), y

- al menos un segundo estado del circuito, en el que éste desconecta la microbomba (P1) y de esta
manera activa el sistema anti-goteo cuando

K1) el elemento de mando (22) no esta activado, o

K2) el elemento de ajuste (16) de la temperatura de la plancha se encuentra en la primera zona de
ajuste de la temperatura (TB1), o

K3 tanto el elemento de mando (22) esté desactivado como también el elemento de ajuste (16) de
la temperatura de la plancha se encuentra en la primera zona de ajuste de la temperatura (TB1).

13.- Dispositivo de pancha de vapor (2) de acuerdo con la reivindicacion 12, caracterizado porque la microbomba
(P1) esta acoplada, por lo demés, funcionalmente con el elemento de mando (22) para la activacion y desactivacion
del sistema de generacion de vapor y se puede activar y desactivar por medio o a través de éste en funcién

a) de lazona de ajuste de la temperatura (TB1, TB2) y/o
b) de la posicion de ajuste de limpieza y descalcificacion (C; R) del elemento de ajuste de la temperatura de la
plancha.

14.- Dispositivo de plancha de vapor (2) de acuerdo con una de las reivindicaciones 11 a 13, caracterizado porque
la microbomba (P1), que forma el sistema anti-goteo o la parte esencial del mismo posee una valvula de bloqueo
(V), en particular una valvula de bloqueo integral, que

a) cierra una salida y/o una entrada del liquido de vaporizacion de la microbomba (P1), cuando la microbomba
(P1) se encuentra en un estado desactivado, y

b) que abre una salida y/o entrada del liquido de vaporizacion, cuando la microbomba (P1) se encuentra en un
estado activado.
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15.- Dispositivo de plancha de vapor (2) de acuerdo con una de las reivindicaciones 10 a 14, caracterizado porque
éste posee una tecla de impulso de vapor (24), que esta acoplada con una bomba (P2) separada de la microbomba
(P1), con la que (P2) se puede introducir, cuando la activa la tecla de impulso de vapor (24), liquido de vaporizacion
(W) independientemente de la microbomba (P1) a la camara de vaporizacién (10).

16.- Dispositivo de plancha de vapor (2) de acuerdo con la reivindicacion 15, caracterizado porque la bomba (P2)
separada posee un sistema anti-goteo propio.
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